附件3

2026年度校级教材建设立项情况及要求

经二级学院组织申报、评审及择优推荐，教务处复核确定，最终决定对《集成电路制造工艺及装备》等14本教材予以立项支持，具体名单见表3。现就教材建设相关要求通知如下：
一、建设周期
建设周期不超过2年，起止时间为2026年1月至2027年12月。
二、建设要求
1.坚持价值引领：将课程思政的新理念、新方法融入教材编写，强化教材育人功能。
2.突出产教融合与数智化导向：积极响应学校“十五五”规划要求，重点支持产教融合教材建设，鼓励依托产教融合单位，邀请企业导师、工程技术人员等参与编写，构建“随产而动”的课程教材体系；同时大力推动数智化教材建设，鼓励编写数字化多媒体教材、立体化教材、新形态课程教材（如云教材），以满足不同学生的学习需求。
3.加强进度与质量核查：各学院应认真核查立项教材的当前编写进度、计划出版时间以及对课程建设的实际支撑情况（尤其是一流专业、一流课程、市级/校级重点课程等）。如有教材编写滞后、出版计划变更或支撑信息不实等问题，须及时修正。
4.完成出版任务：本年度立项教材以教材定稿并提交出版社为结项必要条件。受学校立项资助的教材出版时须注明“上海建桥学院教材建设基金资助出版”字样。
三、立项管理
本着成果导向原则，教材立项后，教师完成初稿，由所在二级学院对教材进行审查，并填写《教材编写审核表》和《校内政治审查表》；教材正式出版后，二级学院将一本（套）教材和《教材编写审核表》、《校内政治审查表》一起交至教务处存档，教务处审核后进行全额拨款。
四、出版要求
本年度立项教材建设周期原则上不超过2年，以教材定稿并提交出版社为结项必要条件。建议选择国家一级出版社或本专业领域内有较强影响力的出版社。
教务处将根据承诺出版时间对教材出版情况进行核查，完成情况将影响二级学院下一年度立项额度。
五、签订合同
《教材建设立项合同》〔SJQU-QR-JW-003（A1）〕由负责人与二级学院签订，合同内容须与申报书一致，一式两份，经双方签章后，负责人和学院各执一份存档。
表3 2026年度校级教材建设立项名单
	序号
	教材名称
	负责人
	所属学院
	经费
（万元）

	1
	集成电路制造工艺及装备
	史  君
	机电学院
	5

	2
	集成电路封装工艺及装备
	王林伟
	机电学院
	5

	3
	集成电路测试工艺及装备
	范效礼
	机电学院
	5

	4
	基础护理学1
	王飔飔
	健康管理学院
	5

	5
	工程经济学
	张迎春
	商学院
	5

	6
	会计大数据分析——基于AI和Python
	罗振华
	商学院
	5

	7
	ICT实践交流
	刘潇滢
	外语与国际
教育学院
	5

	8
	国际雅思桥梁课程-听说
	张  利
	外语与国际
教育学院
	5

	9
	市场营销学
	李  艳
	外语与国际
教育学院
	5

	10
	当代传播学案例教程
	沈慧萍
	新闻传播学院
	5

	11
	鸿蒙设备开发设计与实现
	戴志晃
	信息技术学院
	5

	12
	环境设计模型制作
	刘  冰
	艺术设计学院
	5

	13
	数字营销
	李蓓蓓
	职业技术学院
	5

	14
	新一代珠宝设计师：Procreate设计绘图×AI设计方法
	王苏悦
	珠宝学院
	5
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